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EMV-abschirmend

Warmeleitende EMV-Abschirmfolien warmeleitend

Kunze Folien GmbH

Unterdrickung elektromagnetischer Alle Angaben erfolgen
Einstreuungen durch Einsatz bei ohne Gewahr

- Schnell getakteten Netzgeraten Technische Anderungen
— Zwischen PCB und Gehause vorbehalten

- LSl und Kuhlkérpern

- Transformatoren

- Flachbandkabel

— Leiterplatten

— Telekommunikationsmodulen
- Operationsverstarker

Telefon +49 (0)89 66 66 82-0 Telefax +49 (0)89 66 66 82-10 kunze@heatmanagement.com www.heatmanagement.com
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Allgemeine Eigenschaften
Material Aufbau (Material verklebt)
Dicke Kupfersubstrat
Gesamtmaterialdicke
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsspannung
Spezifischer Durchgangswiderstand
Dielektrizitatskonstante
Thermische Eigenschaften
Thermische Leitfahigkeit
Warmeuberangswiderstand (inch?)
Betriebstemperatur
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The Heatmanagement

- Sehr hohe Abschirmung

- Gute thermische Leitfahigkeit

- Hohe Flexibilitat

- Saubere und schnelle Verarbeitung

- Fur Standardhalbleitergehduse TO 220
und TO 247/248/ auch ohne Loch
fur Klammermontage

- Sonderformen nach Kundenspezifikation

K/CU/K

Polyimid - Kupfer - Polyimid
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4000
1.2% 102
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Company

EMV-abschirmend
warmeleitend

Polyimid-Folie 50 pm

Kupferschicht 35 um
Polyimid-Folie 50 ym

Lotpunkt

Alle MaBe in mm

Alle Angaben erfolgen
ohne Gewahr
Technische Anderungen
vorbehalten

Zur Herstellung der Erd-
verbindung haben alle
Typen einen Létpunkt

Bestellbeispiel
KU 6-623 / K/CU/K
Artikel / Folientyp
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